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二次上修全年半導體設備營收指引  

  
重要訊息 

AMAT 公告 2Q26 財報與展望均優於市場預期。 

評論及分析 

2Q26 營運表現優於市場預期。2Q26 營收 US$79.1 億，季增 12.8%，位於公司前季指

引上緣，並優於市場共識的 US$76.7 億。毛利率 50%、營利率 32.1%、每股盈餘

US$2.86 均優於市場預期的 49.3%/30.9%/US$2.68。其中，系統銷售營收季增 16%達

US$59.65 億，服務營收季增 7%達 US$16.65 億，其他業務則季減 10%達 US$2.8 億，

均優於市場預估。 

再次上調半導體設備營收指引。公司預估 3Q26 營收 US$84.5-94.5 億，營收中值季增

13.1%，大幅優於市場共識的 US$81.53 億，毛利率預估 50.1%與每股盈餘中值

US$3.36，均優於市場預期的 49.4%/US$2.88。受惠於 AI 算力需求持續提升，公司預

估先進封裝業務有望年成長 50+%，並再次上調 2026 年半導體設備營收年增幅度自

20%至 30%，結合公司指引 2H26 成長性約落在高個位數，主要受限於零組件的供應限

制。 

產能與能見度持續提升。客戶新建廠房與無塵室空間的持續增加，推動半導體設備需求

與能見度持續提高，當前最大客戶的訂單能見度已到 1H28，並預期 2027 年仍將受惠

於 Agentic AI 並維持高速增長。為滿足強勁需求，公司已將製造產能擴張一倍，並持續

透過設備內涵價值提升提升毛利率，半導體設備毛利率已較去年同期上升 1.2%，未來

也將收購 NEXX 布局面板級封裝技術，我們持續看好公司的產業地位與 WFE 加速成長

的題材。 

投資建議 

我們維持「增加持股」評等，上調 2026-2028 年每股盈餘至 US$12.15/16.02/18.07，

並上調目標價至 US$510 元，以 2027-28 年每股盈餘平均與 30 倍本益比得出。 

投資風險 

晶圓廠建廠速度放緩、市占率流失、出口限制加劇。 
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